
주주주주주주주주총총총총회회회회소소소소집집집집공공공공고고고고

 2014 년    12 월    9 일

회   사   명 : 아이원스 주식회사

대 표 이 사 : 이 문 기

본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄지성로412번길 30- 5

(전   화)031- 238- 7785

(홈페이지)http:/ /www.iones.co.kr

작 성  책 임 자 : (직  책)CFO (성  명)서 혁

(전  화)031- 238- 7785



주주주주주주주주총총총총회회회회    소소소소집집집집공공공공고고고고

(제10기 임시)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 회사 정관 제23조의 규정에 의하여 임시주주총회를 다음과 

같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                              -   다        음   -

1. 일  시 : 2014년 12월 24일 수요일 오전 9시

2. 장  소 : 경기도 화성시 동탄지성로 412번길 30-5 아이원스(주) 대회의실

3. 회의 목적 사항

  <부의안건>

[제1호 의안] 정관 일부 변경의 건

[제2호 의안] 이사 선임의 건

    2-1호 의안 : 임윤태 사외이사 재선임의 건

    2-2호 의안 : 장영수 사외이사 재선임의 건

[제3호 의안] 감사위원 선임의 건

    3-1호 의안 : 임윤태 감사위원 재선임의 건

    3-2호 의안 : 장영수 감사위원 재선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지(www.ion

es.co.kr)에  게재하고 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니

참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
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증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 

불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통

지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제

314조 제5항 및 동법 시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을

대신 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 

                     주주인감 날인 및 인감증명서 첨부,  대리인의 신분증)

7. 기타사항

       - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                          2014년 12월 09일

                                                              경기도 화성시 동탄지성로412번길 30-5

                                                                                            아이원스 주식회사

                                                                             대표이사  이 문 기 (직인생략)

실실실실질질질질주주주주주주주주의의의의    의의의의결결결결권권권권행행행행사사사사    안안안안내내내내문문문문

 

의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 

수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 

성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식

을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여

 주시면 감사하겠습니다.

 

□ 의결권 행사의 일반적 유형

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함
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- 간접행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

 

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “ 의사표시 통지서” 에 의해 한국예탁결제원에 그 의사표시를

하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 

제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 

한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제

원의 의결권행사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 한국예탁결제원을 제

외한 참석주주의 찬.반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

 

□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양

식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘ 의사표시 통지서

’ 를 작성 · 송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주

식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다.

참고로 실질주주께서는 ‘ 의사표시 통지서’ 를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며

, ‘ 의사표시 통지서’ 송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 

수 있습니다.

- 송  부  처 : (150-948) 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원

                    ‘ 실질주주 의사표시담당자 앞’

   F   A   X : (02)-3774-3244~5

- 송부시한 : 2014년 12월 17일(※ 주주총회 5영업일 전)

                                               의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

 본인은 2014년 12월 24일 개최하는 아이원스 주식회사의 제10기 임시주주총회 및 속회 

또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 규정에 따라 

본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
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실질주주번호 의사표시

주민등록번호 직접행사 대리행사 불행사

의결권 주식수

                                                                                      2014년    12 월       일

                                                       실질주주  성명                                    (인)

                                                                     주소
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IIII....     사사사사외외외외이이이이사사사사    등등등등의의의의    활활활활동동동동내내내내역역역역과과과과    보보보보수수수수에에에에    관관관관한한한한    사사사사항항항항

1111....     사사사사외외외외이이이이사사사사    등등등등의의의의    활활활활동동동동내내내내역역역역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차 개최일자 의안내용

사외이사 등의 성명

장영수 임윤태 이윤상 이종훈

A
(출석률:83%)

B
(출석률:58%)

C
(출석률:14%)

D
(출석률:0%)

찬 반 여 부

1 2014.02.18 재무제표 승인의 건 찬성 찬성 해당없음 -

2 2014.02.18
2013년도 내부회계관리제도 운용실태
 평가보고의 건

찬성 찬성 해당없음 -

3 2014.02.19 제9기 현금배당 결정의 건 찬성 찬성 해당없음 -

4 2014.03.06 제9기 정기주주총회 소집의 건 찬성 찬성 해당없음 -

5 2014.03.12 지점 설치의 건 찬성 - 해당없음 -

6 2014.03.28 대표이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 해당없음

7 2014.04.24 신규 운영자금 차입의 건 찬성 - - 해당없음

8 2014.07.21 지점이전 및 지점명칭변경의건 찬성 - - 해당없음

9 2014.07.21 산업은행 신규 운영자금 차입의 건 찬성 - - 해당없음

10 2014.07.21 씨티은행 여신한도연장에 관한 건 찬성 - - 해당없음

11 2014.09.05 신규 시설 투자의 건 - 찬성 - 해당없음

12 2014.10.06 신규 운영자금 차입의 건 - 찬성 - 해당없음

※  이종훈 사외이사는 2014년 3월 28일자로 중도 퇴임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명 구성원
활 동 내 역

개최일자 의안내용 가결여부

법무위원회

장영수,임윤태,
이종훈

2014.01.24 경력사원 경업금지위배의 건 가결

2014.02.28 경력사원 경업금지위배의 건 가결

장영수,임윤태,
이윤상

2014.03.28 경력사원 경업금지위배의 건 가결

2014.04.25 경력사원 경업금지위배의 건 가결

2014.05.30 경력사원 경업금지위배의 건 가결

2014.06.27 경력사원 경업금지위배의 건 가결

2014.07.25 경력사원 경업금지위배의 건 가결

2014.08.29 경력사원 경업금지위배의 건 가결
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위원회명 구성원
활 동 내 역

개최일자 의안내용 가결여부

2014.09.26 경력사원 경업금지위배의 건 가결

2014.10.31 경력사원 경업금지위배의 건 가결

감사위원회

장영수

임윤태

이윤상

2014.02.13     2013년 실적보고의 건 가결

2014.04.30 2014년 1분기 실적보고의 건 가결

2014.07.31 2014년 2분기 실적보고의 건 가결

2014.10.31 2014년 3분기 실적보고의 건 가결

2222....     사사사사외외외외이이이이사사사사    등등등등의의의의    보보보보수수수수현현현현황황황황

(단위 : 원)

구 분 인원수 주총승인금액 지급총액
1인당 

평균 지급액
비 고

사외이사 3
10억원

(이사보수 총액)
45,000,000 1,500,000 -

상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 전체 이사(총 6명)에 대한 보수한도 승

인금액이며, 지급총액은 2014년 1월~ 10월까지의 누계 지급기준임.
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IIIIIIII....     최최최최대대대대주주주주주주주주등등등등과과과과의의의의    거거거거래래래래내내내내역역역역에에에에    관관관관한한한한    사사사사항항항항

1111....     단단단단일일일일    거거거거래래래래규규규규모모모모가가가가    일일일일정정정정규규규규모모모모이이이이상상상상인인인인    거거거거래래래래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방

(회사와의 관계)
거래기간 거래금액 비율(%)

- - - - -

2222....     해해해해당당당당    사사사사업업업업연연연연도도도도중중중중에에에에    특특특특정정정정인인인인과과과과    해해해해당당당당    거거거거래래래래를를를를    포포포포함함함함한한한한    거거거거래래래래총총총총

액액액액이이이이    일일일일정정정정규규규규모모모모이이이이상상상상인인인인    거거거거래래래래

(단위 : 억원)

거래상대방

(회사와의 관계)
거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)

- - - - -
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IIIIIIIIIIII....     경경경경영영영영참참참참고고고고사사사사항항항항

1111....     사사사사업업업업의의의의    개개개개요요요요

가. 업계의 현황

((((1111))))    반반반반도도도도체체체체    사사사사업업업업

국내의 반도체 산업은 1983년 메모리공정 사업에 국내기업이 본격적으로 참여하면

서 급속한 발전을 이룩해왔습니다. 짧은 기간에도 불구하고 현재 우리나라는 세계 1

위의 반도체 생산대국으로 성장했습니다. 특히 DRAM분야를 축으로 하는 반도체 메

모리분야에서는 공급능력이나 공정기술 그리고 가격 및 품질 면에서 세계최고의 경

쟁력을 보유하고 있으며 단일품목으로 볼 때 1992년 이래로 10년 연속 수출 1위 품

목으로 우리 경제의 중추적인 역할을 수행하고 있습니다. 반도체 산업이 성장, 발전

하기 위해서는 전기, 전자, 기계, 물리, 화학, 재료, 광학 등 다양한 학문적 기초를 필

요로 하며, 초미세, 고집적, 극저온, 고진공 등을 구현하기 위한 높은 기술이 필요한 

기술집약적 산업이며, 거대한 투자를 바탕으로 한 공정라인 구축, 생산공정을 위한 

대규모의 자본이 투하되는 대표적인 자본집약적 산업입니다. 

  

반도체는 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 논리적인 정보처리와 제어 기

능을 수행하는 비메모리 반도체로 구분되며 비메모리 반도체가 메모리 반도체보다 3

~4배 큰 시장을 형성하고 있습니다. 최근 증가속도는 메모리 반도체가 비메모리 반

도체를 능가하는 추세로 컴퓨터 기능이 가미된 이동통신기기의 등장으로 모바일 기

기에서 저장장치 역할을 하는 NAND Flash Memory등이 빠른 속도로 증가되고 있으

며 이에 대한 세계 반도체 시장의 매출구조는 아래와 같습니다.

[업체별 세계 메모리 반도체 시장 점유율]

DRAM Wafer Input Capa 추이 및 전망

업업업업체체체체명명명명
%%%%    ooooffff    TTTToooottttaaaallll

1111QQQQ11113333 2222QQQQ11113333 3333QQQQ11113333 4444QQQQ11113333 1111QQQQ11114444 2222QQQQ11114444 3333QQQQ11114444 4444QQQQ11114444 2222000011112222 2222000011113333 2222000011114444EEEE

Samsung(한국) 33% 32% 35% 36% 35% 34% 36% 36% 32% 34% 35%

SK Hynix(한국) 26% 25% 21% 20% 23% 24% 22% 22% 26% 23% 23%

Micron Group(미국) 32% 32% 33% 33% 30% 30% 30% 30% 27% 33% 30%
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업업업업체체체체명명명명
%%%%    ooooffff    TTTToooottttaaaallll

1111QQQQ11113333 2222QQQQ11113333 3333QQQQ11113333 4444QQQQ11113333 1111QQQQ11114444 2222QQQQ11114444 3333QQQQ11114444 4444QQQQ11114444 2222000011112222 2222000011113333 2222000011114444EEEE

Nanya(대만) 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 9% 5% 5%

Powerchip(대만) 2% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 5%

winbond(대만) 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

합계 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  [출처 : DRAMeXchange, SA, 메리츠종금증권 리서치센터, 2014.05]

NAND Wafer Input Capa 추이 및 전망

업업업업체체체체명명명명
%%%%    ooooffff    TTTToooottttaaaallll

1111QQQQ11113333 2222QQQQ11113333 3333QQQQ11113333 4444QQQQ11113333 1111QQQQ11114444 2222QQQQ11114444 3333QQQQ11114444 4444QQQQ11114444 2222000011112222 2222000011113333 2222000011114444EEEE

Samsung(한국) 33% 33% 32% 31% 31% 30% 30% 30% 34% 32% 30%

SK Hynix(한국) 15% 15% 14% 11% 11% 13% 14% 15% 14% 13% 13%

Micron Group(미국) 18% 18% 17% 21% 21% 21% 21% 20% 18% 19% 21%

Toshiba(일본) 34% 34% 36% 36% 37% 36% 34% 34% 34% 35% 36%

Powerchip(대만) 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 0%

합계 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  [출처 : DRAMeXchange, Gartner, 메리츠종금증권 리서치센터, 2014.05]

[세계 반도체 시장 매출구성]

글로벌 반도체 산업 전망

(단위 : 십억달러)

부부부부문문문문별별별별 구구구구분분분분 2222000011112222 2222000011113333 2222000011114444EEEE 2222000011115555EEEE 2222000011116666EEEE 2222000011117777EEEE
연연연연평평평평균균균균

성성성성장장장장률률률률

    (((( CCCCAAAAGGGGRRRR))))

메모리

DRAM 26.2 35.6 37.9 32.5 33.1 35.7 0.1%

SRAM 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 -2.4%

Flash Memory(NAND, NOR) 26.8 32.1 35.4 38 42.6 46 7.5%

Other Memory 2.0 1.8 1.7 1.7 1.8 2 2.1%

소계 55.7 70.1 75.6 72.8 78.0 84.2 3.7%

Microcomponent 엠베디드 등 59.3 58.5 60.5 61.5 63.7 65.7 2.4%

Logic IC FPGA 등 11.7 12.3 13.1 13.9 14.9 16.3 5.8%

Analog IC Amplifier 등 19.1 19.1 20.0 20.6 21.4 22.3 3.1%

Discrete 다이오드 등 18.5 17.7 18.5 19.1 19.7 20.5 3.0%

Optical Sensors CCD 등 24.8 25.7 27.8 30.2 33.3 36.2 7.1%

합계 189.1 203.4 215.5 218.1 231 245.2 25.1%

  [출처 : Gartner, 메리츠종금증권 리서치센터, 2014.05]
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2014년 반도체 시장은 수요 증가와 함께 투자가 늘어날 것으로 전망

-2014년 반도체 설비 투자액은 2013년 대비 14.2% 증가한 647억 달러(약 64조 6,7

79억 원)로 예측

-2014년 각종 제조장치에서의 투자액은 2013년 대비 19.1% 증가한 425억 달러(약 

43조원)로 회복할 것으로 예상

[2012~2017년 세계 반도체 설비 지출 전망]

(단위 : 백만달러)

2222000011112222 2222000011113333 2222000011114444 2222000011115555 2222000011116666 2222000011117777

반도체 자본지출   58,742.8   56,704.5   64,745.6   71,305.9   68,790.4   72,399.6 

성장률 - 11.9% -3.5% 14.2% 10.1% -3.5% 5.2%

자본장비   37,833.2   35,761.6   42,591.0   47,488.8   44,712.0   48,580.9 

성장률 - 16.1% -5.5% 19.1% 11.5% -5.8% 8.7%

웨이퍼 레벨생산장비   31,445.8   29,900.7   35,293.4   40,400.0   38,867.7   42,179.1 

성장률 - 17.8% -4.9% 18.0% 14.5% -3.8% 8.5%

웨이퍼 팹(Wafer Fab)장비   29,644.2   27,957.3   32,831.5   37,750.5   36,344.4   39,215.4 

성장률 - 18.5% -5.7% 17.4% 15.0% -3.7% 7.9%

웨이퍼 레벨 패키징, 조립장비     1,801.6     1,943.4     2,461.9     2,649.5     2,523.3     2,963.7 

성장률 -3.1% 7.9% 26.7% 7.6% -4.8% 17.5%

자동화 테스트 장비     2,520.0     2,357.2     3,038.7     3,166.3     2,612.2     2,853.5 

성장률 0.4% -6.5% 28.9% 4.2% -17.5% 9.2%

그 외 지출   20,909.6   20,943.0   22,143.3   23,815.1   24,401.2   24,067.9 

성장률 -3.1% 0.2% 5.7% 7.6% 2.5% -1.4%

[출처 : Gartner, 2013.06]

((((2222))))    디디디디스스스스플플플플레레레레이이이이    산산산산업업업업

디스플레이 산업은 휴대폰, 노트북, 모니터, TV 등 평면 표시장치 (LCD, PDP, OLE

D)를 생산하는 산업부문을 의미하며 평판 디스플레이라는 명칭으로 대표되고 있습

니다. 디스플레이 장치는 액정 표시장치의 종류와 규격에 맞게 우리의 일상생활에 폭

넓게 사용되고 있으며, 대표적인 주요 수요제품의 현황은 아래와 같습니다.

[디스플레이 장치의 대표 수요제품]
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디디디디바바바바이이이이스스스스 구구구구분분분분 대대대대표표표표적적적적     수수수수요요요요제제제제품품품품

LCD
중소형 제품 휴대폰, 디지털카메라, 디지털캠코더, 차량용 네비게이션 등

대형 제품 노트북, 디지털TV, 모니터, DID (전광판,광고판) 등

PDP 디지털TV

OLED
수동형 (PM) 게임기, 카오디오, PMP, 백색가전 등

능동형 (AM) 스마트폰, 스마트패드, 고화질TV

2012년 전 세계 FPD 시장은 금액적으로 2011년 대비 약 13.1% 증가한 1,260억달러

를 기록하였으며, 2020년까지 1,800억달러의 상승세를 유지할거라 전망하고 있습니

다. 또한 2020년까지의 디스플레이 시장의 특징으로는 PDP부분에서 대폭 감소한 모

습을 나타냈으나, 미래 디스플레이 산업이라 할 수 있는 OLED 분야에서는 100% 이

상 폭발적인 성장을 기록하였습니다.

[디스플레이 세계 시장 규모 및 전망]

(단위 : 백만달러)

구구구구분분분분 2222000011111111 2222000011112222 2222000011113333 2222000011114444 2222000011115555 2222000011116666 2222000011117777 2222000011118888 2222000011119999 2222000022220000

LCD

대형    75,517    86,058    80,425    84,652    87,310    89,356    90,031    89,786    88,619    86,630 

소형    25,162    27,630    34,009    41,240    46,550    50,099    53,871    55,438    57,051    57,398 

소계  100,679  113,688  114,434  125,892  133,860  139,455  143,902  145,224  145,670  144,028 

PDP      4,350      3,522      2,447      1,365        613        157          20           2           2           2 

OLED

AM      3,537      6,863    12,161    16,749    20,246    23,579    24,946    26,762    28,675    31,187 

PM        336        317        353        406        417        410        399        386        371        354 

소계      3,873      7,180    12,514    17,155    20,663    23,989    25,345    27,148    29,046    31,541 

기타      2,106      1,144        820        702        618        600        938        574        550        515 

합계   111,008   125,534   130,215   145,114   155,754   164,201   170,205   172,948   175,268   176,086 

[출처 : DisplaySearch '13.3Q]

                                                                  

디스플레이 산업은 대표적인 장비 및 부품산업으로서 전방산업과 후방산업의 영향을

크게 받기 때문에 전후방 연관 산업의 네트워크 구축이 매우 중요합니다. 패널은 전

방산업인 TV, 모니터, 노트북, 스마트폰 등의 멀티미디어제품 등의 성장(시장성)과 

밀접한 관계에 있으며 후방산업인 패널 생산 장비의 주요 부품과 소재는 조달능력(생

산성,공급망)과 기술력이 경쟁력에 큰 영향을 미치고 있습니다. 당사는 패널 생산업

체 및 Global 장비제조 업체에 다년간 축적된 핵심부품 설계기술과 초정밀 가공기술
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을 바탕으로 디스플레이 후방 산업 전반의 장비제조, 부품공급 및 핵심부품 국산화 

개발에 참여하고 있습니다.

디스플레이산업의 전후방효과

[출처: 산업통상자원부-한국산업기술평가관리원, 2010]

디스플레이 기술은 박형화, 고해상도, 경량화를 통한 편리함 추구와 실감화 및 타 기

술분야와의 융복합을 통한 다기능화의 고성능화로 진화하게 되었습니다.
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디스플레이 기술발전전망

[출처: 산업통상자원부-한국산업기술평가관리원, 2010]

스마트폰 개발 이전의 디스플레이 산업 발전 과정은 주요 수요 제품들의 빠른 세대교

체를 이끄는 계기가 되었지만 스마트폰으로 대표되는 멀티미디어제품과 고화질 디스

플레이에 대한 수요증가는 디스플레이 산업을 새로운 시대로 변화시키고 있습니다. 

디스플레이 산업 초기 시장을 선점했던 PDP는 브라운관 TV를 디지털 TV로 전환을

주도했고 대면적 유리기판의 생산은 LCD의 약진을 통해 노트북과 모니터, 대형 TV

를 보편화 시켰으며 최근 선풍적인 인기를 끌고 있는 스마트폰과 태블릿 PC, 고화질 

3D TV의 수요는 OLED의 급속한 성장으로 연결되어 수요제품과 산업 발전이 상호 

보완하며 꾸준한 성장을 이루게 되었습니다. 이와 같은 시장의 변화는 완성 제품의 

수요 추세를 IT 기계에서 가전제품의 변화로 자연스럽게 전환하는 계기가 되었습니

다. 

 

지난해 전세계 스마트폰 출하량이 처음으로 10억대를 넘어서며 또 하나의 기록을 세
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운 것으로 나타났습니다. IT 시장 분석 기관인 IDC의 'Worldwide Quarterly Mobile 

Phone Tracker' 예비 조사 결과에 의하면, 2013년 전세계 스마트폰 출하량은 2012

년(7억 2530만대) 대비 38.4% 증가하며 10억 420만대를 기록한 것으로 나타났습니

다. 전체 휴대폰 출하량에서 스마트폰이 차지하는 비중도 2012년 41.7%에서 2013

년 절반을 넘어서며 55.1%의 비중을 차지했습니다.

2013년 4분기 출하량 규모는 2억 8440만대로 2012년 4분기의 2억 2900만대 대비해

 24.2% 증가한 것으로 나타났습니다.

2013년 스마트폰을 포함한 전체 휴대폰 출하량 규모는 2012년 17억3810만대에서 4

.8% 성장한 18억 2180만대를 기록한 것으로 조사되었습니다. 2013년 4분기 전체 휴

대폰 출하량은 2012년 4분기(4억8400만대) 대비 0.9% 성장한 4억8840만대로 규모

로 나타났습니다.

IDC 모바일폰 연구팀의 라몬 라마스(Ramon Lamas)리서치 매니저는 "스마트폰의 인

기와 성장세가 2013년에도 지속되었다"며, "2011년 4억 9440만대였던 스마트폰 출

하량 규모가 불과 2년만에 두배로 증가했다는 것은 소비자들의 강한 수요와 더불어 

제조사들의 스마트폰 전략이 얼마나 집중되었는지 알수 있다."고 설명했습니다.

한편, IDC의 리안 리스(Ryan Reith)모바일폰 프로그램 담당 이사는 "스마트폰의 성

장을 이끄는 주요 요인은 대형화면과 저렴한 가격" 이라며, 특히 저렴한 가격이 구매

에 가장 큰 영향을 미친다고 설명했습니다. 중국 및 인도와 같은 신흥시장에서 150달

러 이하 스마트폰 시장이 급속도로 확산되며 출하량을 견인하고 있는 가운데, 많은 

사람들에게 손안의 컴퓨팅 경험을 가져다 주고 있다고 덧붙였습니다.

[[[[표표표표    1111]]]]     2222000011113333년년년년    전전전전세세세세계계계계    제제제제조조조조사사사사별별별별    스스스스마마마마트트트트폰폰폰폰    출출출출하하하하량량량량    및및및및    점점점점유유유유율율율율((((단단단단위위위위::::백백백백만만만만대대대대))))

업업업업체체체체 2222000011113333    출출출출하하하하량량량량 2222000011113333    점점점점유유유유율율율율 2222000011112222    출출출출하하하하량량량량 2222000011112222    점점점점유유유유율율율율 전전전전년년년년대대대대비비비비증증증증감감감감

삼성 313.9 31.3% 219.7 30.3% 42.9%

애플 153.4 15.3% 135.9 18.7% 12.9%

화훼이 48.8 4.9% 29.1 4.0% 67.5%

LG 47.7 4.8% 26.3 3.6% 81.1%
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업업업업체체체체 2222000011113333    출출출출하하하하량량량량 2222000011113333    점점점점유유유유율율율율 2222000011112222    출출출출하하하하량량량량 2222000011112222    점점점점유유유유율율율율 전전전전년년년년대대대대비비비비증증증증감감감감

Lenovo 45.5 4.5% 23.7 3.3% 91.7%

기타 394.9 39.3% 290.5 40.1% 35.9%

합합합합계계계계 1111,,,,000000004444....2222 111100000000....0000%%%% 777722225555....3333 111100000000....0000%%%% 33338888....4444%%%%

[출처:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, January 27, 2014]

[[[[표표표표    2222]]]]     2222000011113333년년년년    4444분분분분기기기기    전전전전세세세세계계계계    제제제제조조조조사사사사별별별별    스스스스마마마마트트트트폰폰폰폰    출출출출하하하하량량량량    및및및및    점점점점유유유유율율율율((((단단단단위위위위::::백백백백만만만만대대대대))))

업업업업체체체체 11113333....4444QQQQ    출출출출하하하하량량량량 11113333....4444QQQQ        점점점점유유유유율율율율 11112222....4444QQQQ    출출출출하하하하량량량량 11112222....4444QQQQ        점점점점유유유유율율율율 전전전전년년년년대대대대비비비비증증증증감감감감

삼성 82.0 28.8% 66.7 29.1% 22.9%

애플 51.0 17.9% 47.8 20.9% 6.7%

화훼이 16.4 5.8% 10.5 4.6% 56.5%

Lenovo 13.9 4.9% 9.4 4.1% 47.3%

LG 13.2 4.6% 8.6 3.8% 53.2%

기타 107.9 37.9% 85.9 37.5% 25.6%

합합합합계계계계 222288884444....4444 111100000000....0000%%%% 222222229999....0000 111100000000....0000%%%% 22224444....2222%%%%

[출처:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, January 27, 2014]

[[[[표표표표    3333]]]]     2222000011113333년년년년    전전전전세세세세계계계계    제제제제조조조조사사사사별별별별    전전전전체체체체    휴휴휴휴대대대대폰폰폰폰    출출출출하하하하량량량량    및및및및    점점점점유유유유율율율율((((단단단단위위위위::::백백백백만만만만대대대대))))

업업업업체체체체 2222000011113333    출출출출하하하하량량량량 2222000011113333    점점점점유유유유율율율율 2222000011112222    출출출출하하하하량량량량 2222000011112222    점점점점유유유유율율율율 전전전전년년년년대대대대비비비비증증증증감감감감

삼성 446.7 24.5% 409.4 23.6% 9.1%

Nokia 251.0 13.8% 335.6 19.3% -25.2%

애플 153.4 8.4% 135.9 7.8% 12.9%

LG 70.0 3.8% 56.6 3.3% 23.6%

화훼이 55.5 3.0% 47.5 2.7% 16.7%

기타 845.2 46.4% 753.1 43.3% 12.2%

합합합합계계계계 1111,,,,888822221111....8888 111100000000....0000%%%% 1111,,,,777733338888....1111 111100000000....0000%%%% 4444....8888%%%%

[출처:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, January 27, 2014]

[[[[표표표표    4444]]]]     2222000011113333년년년년    4444분분분분기기기기    전전전전세세세세계계계계    제제제제조조조조사사사사별별별별    전전전전체체체체    휴휴휴휴대대대대폰폰폰폰    출출출출하하하하량량량량    및및및및    점점점점유유유유율율율율((((단단단단위위위위::::백백백백만만만만대대대대))))
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업업업업체체체체 11113333....4444QQQQ    출출출출하하하하량량량량 11113333....4444QQQQ        점점점점유유유유율율율율 11112222....4444QQQQ    출출출출하하하하량량량량 11112222....4444QQQQ        점점점점유유유유율율율율 전전전전년년년년대대대대비비비비증증증증감감감감

삼성 112.0 22.9% 113.6 23.5% -1.4%

Nokia 63.4 13.0% 86.3 17.8% -26.5%

애플 51.0 10.4% 47.8 9.9% 6.7%

LG 18.5 3.8% 15.4 3.2% 20.2%

화훼이 17.9 3.7% 15.9 3.3% 12.6%

기타 225.6 46.2% 205.1 42.4% 10.0%

합합합합계계계계 444488888888....4444 111100000000....0000%%%% 444488884444....0000 111100000000....0000%%%% 0000....9999%%%%

[출처:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, January 27, 2014]

[주의: 공급업체출하량은 OEM 판매를 제외한 출하브랜드이며, 데이터는 사전에 변경될 수 있습니다.]

- LG의 약진과 중국 기업의 성장

LG전자는 피처폰 시절 일정 수준의 점유율을 기록하였으나, 스마트폰 시대 이후 급

격한 점유율 하락을 경험하였습니다. 아픈 경험을 겪었던 LG전자이기에 지금의 점유

율 성장세는 가격과 프로모션을 통한 일시적인 현상이 아닌, LG전자의 경쟁력이 한

층 강화되었음을 의미합니다.

삼성전자의 독주 이야기가 나오면 항상 따라 나오는 얘기는 '중국 기업의 성장'입니

다. 화웨이, ZTE, 레노보 등 중국기업 특유의 높은 가격경쟁력과 일취월장한 품질 수

준은 삼성전자의 독주를 견제하는 유일한 세력으로 분류되기도 할 정도입니다. 

많은 중국 기업들이 중국내 시장에서 활발히 성장을 하고 있고, 화웨이, ZTE는 [표 1

]에서 보는 바와 같이 LG를 추월하게 되었습니다.

중국 스마트폰 업체들은 지난해 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 4분기 실적을 봤을

때, 화웨이의 경우 시장점유율을 1년만에 4.6%에서 5.8%까지 끌어 올리며  LG를 제

쳤습니다. 화웨이는 지난 1월 발표한 2013년 실적발표에서 매출 396억 달러(약 42조

 1443억 원), 영업이익은 약 48억 달러(약 5조 원)을 올려 2012년 대비 11.6%나 성장

하였습니다.

- 중국 스마트폰 업체 5인방의 현황 및 2014년 전망
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중국 스마트폰 제조업체들은 2014년에도 상승세를 보이며 시장 점유율을 점차 늘려

나갈 것으로 전망됩니다. 여러 시장 조사 기관의 자료를 검토해 보면 중국의 스마트

폰 시장역시 매우 빠르게 성장하고 있다는 것을 알 수 있는데 이에 힘입어 지난해 3

분기 레노버, ZTE, 샤오미, 화웨이, 쿨패드 등 중국의 스마트폰 업체들의 글로벌 시

장 점유율은 20%에 달하는 것으로 알려졌습니다.

화웨이는 지난해 스마트폰 시장 점유율 3위를 기록할 만큼 글로벌 스마트폰 시장에

서 순항 중입니다. 화훼이는 유럽시장 개척에 집중하고 있는데 주중EU대사를 벨기

에 지사고문으로 선임하는 등 유럽시장 공략에 박차를 가하고 있습니다.

레노버는 최근 구글로부터 모토로라를 인수하며 스마트폰 시장을 적극 공략하고 있

습니다. 1조원 가량의 적자를 보이고 있는 모토로라를 1년안에 흑자로 만든다는 공

격적인 목표도 세우고 있습니다.

쿨패드(Coolpad)는 중국 시장 점유율 약 11% 전후를 기록하고 있습니다. 주로 저가 

스마트폰을 판매하고 있지만 중국에서의 순위는 삼성전자-레노버 다음으로 3위를 

기록중입니다. 쿨패드는 위롱이란는 컴퓨터 업체가 만드는 스마트폰으로 중국 소비

자들의 저가 스마트폰 선호 취향으로 급부상했습니다.

또한, 최근 높은 주가를 올리고 있는 샤오미(Xiaomi)는 구글의 안드로이드 담당 수석

부사장 휴고 바라를 영입하며 글로벌 시장을 공략중입니다. 베이징에 본사를 두고 있

는 샤오미는 최고 수준의 하드웨어에도 불구하고 가격은 저렴한 스마트폰을 판매하

면서 세계 최대 스마트폰 시장인 중국에서 빠른 속도로 성장하고 있습니다.

중국을 대표하는 스마트폰 업체 ZTE는 3년내에 글로벌 순위 3위를 차지하겠다는 목

표를 세우고 있으며, 이를 위해 미국 시장뿐 아니라 인도 시장에도 진출할 계획을 밝

히고 있습니다. ZTE는 인도의 합작 파트너 Aircel과 함께 4G LTE 시장에 진출할 계

획이며, 245달러 이상 중고가 스마트폰 수익을 전체 수익의 60% 이상으로 끌어올릴 

것이라고 밝혀 점유율뿐 아니라 수익성 재고에도 신경을 쓰고 있습니다.
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[ 2013년 중국 스마트폰 시장 점유율 현황]

업업업업체체체체 2222000011112222.... 4444QQQQ 2222000011113333.... 1111QQQQ 2222000011113333.... 2222QQQQ 2222000011113333.... 3333QQQQ 2222000011113333.... 4444QQQQ

삼성 16.3 18.5 19.4 21.6 19.2

Lenovo 15.6 11.7 13.6 13.6 13.9

화훼이 10.6 12.0 9.6 10.2 10.7

쿨패드 9.6 10.4 12.3 10.9 9.1

샤오미 3.9 3.0 5.2 6.4 8.1

애플 9.7 9.1 4.3 4.8 7.3

ZTE 8.8 9.5 9.7 5.2 4.8

[출처- Strategy Analytics  전자신문, 2014 ]

위에 표와 같이 중국 스마트폰 업체 5인방은 서로 점유율을 주고 받으며 전분기보다 

점유율을 0.3% 더 늘렸습니다.

[상위 6개국 스마트폰 시장 전망]

  (단위 : 백만 대)

국국국국가가가가 2222000011113333    출출출출하하하하량량량량 시시시시장장장장     점점점점유유유유율율율율 2222000011117777    출출출출하하하하량량량량 시시시시장장장장    점점점점유유유유율율율율 성성성성장장장장률률률률

중국 301.2 32.8% 457.9 30.2% 52.0%

미국 137.5 15.0% 183.0 12.1% 33.1%

영국 35.5 3.9% 47.5 3.1% 33.8%

일본 35.2 3.8% 37.7 2.5% 7.1%

브라질 28.9 3.1% 66.3 4.4% 129.4%

인도 27.8 3.0% 155.6 10.3% 459.7%

기타 352.5 38.4% 568.1 37.5% 61.2%

전체 918.6 100.0% 1516.1 100.0% 65.0%

                                                                                                                    [출처 : IDC (2013.03)]

중국의 스마트폰 시장 규모는 2012년 이미 미국을 제치고 세계 1위 수준으로 도약했

으며, 향후에도 중국의 경제 성장으로 인한 자국민들의 생활수준 향상으로 시장 규모

는 더욱 확대될 전망입니다.
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또한, 중국인들의 고가 스마트폰에 대한 선호도 향상으로 저가 스마트폰 중심의 시장

에서 고가 스마트폰 중심으로 점진적으로 이동할  가능성이 높습니다.

한편, 중국은 2013년을 기점으로 LTE 시장이 본격 개화될 것으로 전망됨에 따라 LT

E 스마트폰이 대량 출하될 것으로 예상. 국,내외 사업자들의 해당 시장 진출이 가속

화 될 전망입니다.

또한, 스마트폰 구매 시 소비자들의 구매 결정 요인 중 Display가 더욱 중요한 요소로

부각되고 있습니다. 따라서, Dislpay의 시안성과 양산화의 중요성이 부각되었으며, 

터치패널용 본딩장비 시장과 수요가 늘어나고 있는 추세이며, 향후 전망이 기대되고 

있습니다.

[터치패널용 OCA/OCR 대수 시장 전망]

터치패널 시장 분석 및 전망

((((3333))))    부부부부품품품품산산산산업업업업    현현현현황황황황
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반도체 부품시장은 2001년 반도체 경기의 극심한 불황으로 인한 소자업체의 투자부

진으로 단기적 경기 하강세를 겪기도 하였으나, 2003년부터는 국내외 소자업체들이 

300mm 웨이퍼 등 투자를 재개하면서 서서히 회복세를 보이기 시작했습니다. 2005

년 이후 DRAM 경기회복으로 인한 적극적인 설비투자가 진행된 결과 2006년에는 큰

폭의 성장을 보였습니다. 

  

2007년에는 반도체 시장의 투자 확대 및 메모리 장치의 비중이 상승하면서 국내 반

도체 장비업체들에 긍정적인 영향을 주었습니다. 2008년 이후 지속적인 DRAM 가격

하락세가 이어지며 소자업체들의 투자가 대폭 축소되었으나, 2009년 하반기부터 각

국의 경기부양책을 배경으로 한 전자기기 수요의 회복에 의해 반도체 시장이 다시 회

복되고 있으며, 국내 대기업의 설비투자도 재개되고 있어 반도체 부품시장도 회복기

조가 가속화 되고 있습니다. 그러나 2011년 3월 일본대지진 여파로 소비 불안심리가

형성되었으나 애플과 삼성의 Mobile 시장이 확대 되면서 다시 빠른 투자를 통한 물량

확보에 힘쓰고 있습니다.

반도체 세계시장의 흐름에 맞춰 국내의 삼성전자반도체, 하이닉스반도체는 NAND F

LASH 생산량을 증산하기위해 라인증설/설비투자를 전략적으로 진행하고 있습니다 

. 특히 국내 반도체 제조사들의 지속적인 시장 확대 및 수율개선 노력에 힘입어 국내 

장비업체는 전 세계 장비시장의 성장율을 상회하는 성장을 기록하였으며, 이에 직접

적으로 국내 반도체 장비 업체 및 반도체 부품업체의 수혜가 예상되고 있습니다. 

     

[세계 반도체 장비시장 규모]
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세계 반도체장비시장 규모

[출처 : SEMI, December 2013]

반도체 부품 세정/코팅시장은 1997년 이후 원가절감의 일환으로 반도체 공정 장비 

내에 조립되는 고가의 소모성부품들을 교체하여 사용하던 것을 반도체 업체 자체적

으로 세정하여 사용하기 시작하였으며, 최근 몇 년 사이 자체 세정하던 물량을 생산 

Capa 증대 등으로 전량 외주세정(당사가 진행하고 있는 형태의 세정)으로 전환하게 

되었습니다. 2010년 이후 반도체 생산량을 늘리기 위해 삼성전자 내부에 세정장비 

공간을 없애고 생산공정 장비를 설치하면서 외주세정 의존도가 높아지고 이에 따른 

외주세정시장이 성장하고 있습니다. 따라서 기존 자체 세정 물량을 전량 외주처리로 

전환하게 되어 세정시장이 성장하고 있습니다. 반도체 산업에 끊임없는 신기술 개발

로 향후 반도체 시장은 450㎜ FAB(Fabrication Facility) 과 20나노급 공정이 진행될

것으로 보이며 이에 따른 당사의 부품세정 코팅시장은 지속적으로 성장할 것으로 보

고 있습니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
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당사의 사업군 중 상기의 반도체, 디스플레이 전방산업과 연관이 있는 분야는 1) 초

정밀 부품가공, 2) 초정밀 세정, 3) 기타사업 부문입니다.

1) 초정밀 가공 사업 

당사가 영위하는 초정밀 가공 사업은 크게 반도체, 디스플레이 제조 공정에 사용되는

초정밀 가공 부품을 생산/제작 하는 사업으로 아래와 같은  주요 영역으로 나눌수 있

습니다. 

구분 내용 주요 매출처

초정밀가공

사업

1) 반도체, 디스플레이 제조 공정에 사용되는 장비

    부품의 제작

2) 반도체 장비 개조개선에 따른 부품 제작

삼성전자, 

LG디스플레이

2) 반도체 장비 국산화 프로젝트에 따른 장비 부품

    국산화 제작

SEMES 등

반도체 제조 공정 장비는 해외 장비 제조사의 수입의존도가 높고 소모성 부품도 해외

원장비 제작업자로부터 구매하는 경우 고가이므로 반도체 업체의 원가경쟁력 확보에

어려움이 있습니다. 당사는 이에 대한 문제점을 인식하고 부품 계측 분석 및 정밀 가

공 기술을 바탕으로 부품을 국산화하여 동일한 품질의 부품을 저가로 공급하여 수입

대체함에 따라 반도체 소자업체의 원가경쟁력에 기여하고 있습니다. 당사가 영위하

는 반도체 제조 공정 부품 정밀 가공사업은 반도체 산업 전반의 경기와 그 맥을 같이

하고 있으며 반도체 업체의 가동률 즉, 반도체 생산량과 깊은 연관을 가지고 있습니

다. 가공부품은 가동을 많이 하면 할수록 대상 부품의 교체 주기가 단축되기 때문에 

당사의 매출도 이에 연동되고 있습니다. 

반도체 부품 시장은 경기가 악화되면 수입에 의존하던 장비부품을 국산화로 대체하

고, 신규장비 구입보다는 기존 장비 성능향상을 위한 개조개선 투자 시장이 확대됩니

다. 반도체 기술의 발전 속도 및 반도체의 세대교체가 주기적으로 진행되므로 장비의

 평균 기술 수명은 약 5년 정도지만, 부품 라이프타임(Lifetime)이 짧은 특성이 있어 

지속적인 공급이 필요한 고부가가치 산업입니다. 당사는 1994년 삼성전자 협력업체 
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등록 후 Shower head / Manifold 등 2,000여종의 부품을 국산화하여 공급하고 있으

며, 2010년 삼성전자 자회사인 SEMES (전 GES )와  부품공급 정식 계약을 맺었

습니다. 또한 2011년 6월 삼성전자㈜ 부품국산화를 주관하는 생산기술연구원의 부

품공급업체로 등록되었고, 2012년 3월에는 삼성전자의 대표적인 장비업체인 A 와 

정식 협력업체 등록을 해 개조개선 및 국산 신규 장비 개발에 주력하고 있습니다. 

현재 당사는 기술을 접목한 영업활동을 통해 반도체장비 신규/개조개선 업무 진행 

및 국내외 메인장비 업체들과 지속적인 교류를 통해 사업 확대를 추진하고 있습니다.

 

당사의 디스플레이 사업부문은 반도체 사업부문과 더불어 당사의 핵심 사업부문으로

 당사의 핵심기술인 정밀 가공 기술을 바탕으로 한 LCD, Solar Cell 생산에 필요한 

모든 공정의 핵심부품을 국산화하여 공급하고 있습니다. 당사는 3,000여종의 디스플

레이 및 반도체 부품 가공기술 Know-How와 진공장비 부품 국산화 및 가공 기술력을

 바탕으로 납기의 단축 및 원가절감을 실현하고 있어 고객사인 삼성전자, 삼성디스플

레이, 엘지디스플레이 등의 제품 경쟁력에 일조하고 있습니다. 

당사의 정밀가공 사업 중 디스플레이관련 부품소재 사업은 2가지 CASE로 진행되고 

있습니다. ㉠ 국내외의 패널 생산업체에 부품공급 ㉡ 국내외 패널 생산용 장비 업체 

부품 공급입니다. 당사는 국내의 대표적인 패널업체(삼성, 엘지디스플레이)의 핵심협

력사로 선정되어 부품개발 공급 및 고가의 외산부품 국산화개발을 통해 고객사의 원

가절감에 기여하고 있습니다. 

 

디스플레이 생산 장비의 핵심부품 개발은 단기간에 이루어지기 어려운 동시에 관련 

기업들이 보안을 강화한 프로젝트 형태로 진행되기 때문에 쉽게 노출이 되지 않고 개

발성공 후 부품의 품질인증을 위한 기간이 최소 6개월∼1년 이상이 소요되기 때문에

 기술 진입장벽이 매우 높습니다. 이러한 기술적 진입장벽은 모방이 어려울 뿐 아니

라 시간도 많이 소요되기 때문에 경쟁업체의 시장 진입은 불가능하다고 할 수 있습니

다. 당사는 LCD 및 OLED 패널생산업체의 공정에 핵심부품을 공급하고 있으며, 

장비용 부품을 개발시 생산 공정의 엔지니어와 1:1 기술협력을 통한 맞춤형 핵심 부

품 개발과 성능 개조 및 개선영역을 꾸준하게 확대해 왔습니다. 

2010년 반도체 장비 투자규모는 2009년 대비 142.7%가 증가한 406억 달러 규모를 

시현한 것으로 나타났으며, 이는 메모리 반도체 가격이 상승하는 한편, 2008∼2009
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년 경기위축으로 인한 반도체 설비 투자 급감에 따른 기저효과가 발생하여 2010년 

이후 지속적으로 장비 투자규모가 증가한 것으로 파악됩니다. 특히 글로벌 경기 회복

에 따른 IT 소비 심리 회복과 함께 Tablet PC, 스마트폰 등 신규 디바이스 시장이 확

대되며 반도체에 대한 수요가 지속적으로 증가하며, 이에 따라 자연스럽게 반도체 장

비 시장이 확대되는 것으로 분석됩니다. 

 또한 디스플레이 생산장비의 소모성 부품 역시 반도체 제조장비와 같이 지속적인 유

지수요가 발생하고 있습니다. 따라서 당사 디스플레이 사업의 시장규모는 글로벌 디

스플레이 전체 시장과 유사합니다. 가공생산량이 증가되면 패널 생산업체는 시장 수

요에 대응하기 위한 신규 라인 증설과 기존라인 장비의 개조개선 투자를 하게 되고 

신규장비투자(전체 투자비의 70% 차지)와 장비의 개조개선이 진행되어 다량의 신규 

소모성부품이 필요하게 되는 특징이 있습니다. 자동차를 많이 운행하면 소모 부품의 

교체주기가 짧아지는 것처럼 패널 생산량의 증가는 디스플레이 신규 장비 및 소모성

부품 시장이 확대되는 비례적인 특성이 있습니다. 

반도체, 디스플레이 산업은 제품의 개발보다 공정기술 개발이 더 중요한 산업 중의 

하나입니다. 공정기술의 차이는 생산수율의 차이로 이어지기 때문에 웨이퍼 한장에

서 만들어내는 칩, 대형 패널을 효과적으로 양산하기 위해서는 공정기술의 확보가 매

우 중요합니다. 공정기술을 확보하기 위해서는 고품질 및 원가경쟁력을 갖춘 장비 및

 소모성 부품을 사용하여야 하는데 이를 위해서 당사와 같은 정밀 가공 기술력을 갖

춘 중소형업체가 주도적으로 고품질의 원가경쟁력을 갖춘 부품의 공급을 하여 삼성

전자, 삼성디스플레이, 엘지디스플레이 등의  고객사의 경쟁력 확보에 중요한 위치를

 점하고 있습니다.

당사는 반도체, LCD 공정에 관련된 장비 및 검사장비등의 유사한 실적을 기반으로 

축적된 기술력을 바탕으로 Mobile Display 용 Window 부착설비, 그리고 LED 칩 생

산관련 장비 등을 연구 개발하여 양산하고 있어 설비의 국산화와 개조개선에 앞장서

고 있습니다.

LCD 및 OLED 제조공정은 크게 CELL 공정과 MODULE 공정으로 나눌 수 있습니

다. 당사의 MODULE 공정 장비는 LAMINATING(신기술공법) 공정에 집중화 하고 

있습니다. MODULE 공정은 최근 시장과 소비자 요구에 인한 급격한 변화에 따라 신
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기술 합착 공정의 대두되면서 당사가 진입할 수 있는 틈새시장이 형성되게 되었으며 

자체 선행 개발을 통한 기술적 노하우와 신규 기술력을 바탕으로 시장 진입이 가능하

게 되었습니다. 

당사의 초기 장비 사업 단계는 검사 장비의 JIG 제작 등 기술적인 면보다는 당사의 

정밀가공 및 설계 능력에 관련된 사업 부문으로 진행되었습니다. 이후 고객측 장비의

부품 국산화 및 장비 개조개선 활동을 통하여 독자적으로 공정장비를 생산 가능한 기

술력을 보유하게 되었고, 2008년 MODULE 공정의 첫 양산 장비를 생산하게 되어 

기술력에 대한 검증을 마쳤으며, 다양한 모델에 대한 수요에 맞추어 무안경 3D FIL

M 및 AMOLED Smart 기능 Module의 광학특성을 적용한 합착 등 고기능 시장에도 

진입하고 있습니다.

2) 초정밀 세정 사업

반도체부품 세정 산업이란 생산과정에서 발생된 미세오염을 제어하는 산업으로써 단

순히 반도체 장비나 부품의 오염을 제거하고 재생하는 것뿐만 아니라 부품특성조건

의 만족과 부품수명을 수십 회 또는 반영구적으로 사용 연장하는 한편, 나아가 반도

체 공정효율과 생산수율의 증가를 목적으로 하는 산업분야를 말합니다.

 

반도체 부품 세정시장은 1997년 이후 원가절감의 일환으로 반도체 공정 장비 내에 

조립되는 고가의 소모성부품들을 신규로 구입하여 교체하여 사용하던 것을 반도체 

업체 자체적으로 세정하여 사용하기 시작하였으며, 최근 몇 년 사이 자체 세정하던 

물량을 생산Capa 증대 등으로 전량 외주세정(당사가 진행하고 있는 형태의 세정)으

로 전환하게 되었습니다. 2010년 이후 반도체 생산량을 증가를 위해 삼성전자 공정 

내부에 세정공간을 없애고 생산공정 장비를 Set-up하면서 외주세정 의존도가 높아

지고 있으며 이에 따른 외주세정시장이 성장하고 있습니다. 따라서 기존 자체 세정 

물량을 전량 외주처리로 전환하게 되어 세정시장이 성장하고 있습니다. 반도체 세정

산업은 국내 반도체 소자업체 및 장비업체들의 지속적인 기술개발과 함께 원가 경쟁

력 확보를 위한 노력을 기울이면서 원가절감의 일환으로 반도체 공정장비 내에 들어

가는 고가의 소모성 부품들의 수명연장 및 부품국산화 사업을 1997년 IMF이후로 본

격 시작하게 되었습니다. 2005년 이전까지는 반도체(고객사) 공장 內 자체 세정시설
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을 보유하고 있었으나 이후부터는 외주 전문세정업체에 100% 의존하여 부품을 세정

 의뢰하고 있습니다. 반도체 생산 공정중에 발생하는 오염물은 제품의 수율을 떨어뜨

리고, 부품 수명 단축과 제품의 품질을 떨어뜨리는 역할을 합니다. 

[그림1]  미세 Particle(오염물질)로 인한 웨이퍼 불량 모식도

 

partic_세정

[그림 1]에서 보듯이 반도체 칩 제조 공정은 직경 200 ~ 300mm의 웨이퍼에 미세한 

사이즈로 가공을 하게 됩니다. 따라서 웨이퍼 공정은 청정실이 필수적이며 제조 및 

세정에도 초고순도 약품 및 가스,초 순수를 사용 하여야 하며 파티클에 대한 이해가 

필요합니다. 반도체 선폭은 머리카락(70 ㎛)  1/1000수준의 미세한 패턴을 가지고 있

으며 공정 중 파티클이 한개라도 웨이퍼 패턴에 떨어지게 되면 해당 IC는 불량으로 

사용할 수 없게되며, 이는 반도체 수율을 떨어뜨리는 결과를 초래하며 반도체 제조 

공정에서는 사활을 걸고 파티클을 감소시키고자 전쟁을 하고 있습니다.  따라서 반도

체 웨이퍼 공정에 사용되는 장비 부품은 반드시 일정 Lifetime이 지난 이후에는 세정

을 하여 부품 외부에 흡착된 오염물(Contamination)을 제거하여야 하고 이를 통해 오

염물이 웨이퍼 내부에 유입되지 않도록 차단하여야 합니다. 특히 반도체 Etch(식각) 

공정에 사용되는 반도체 부품의 경우 수회의 반복공정, 고 플라즈마, 높은 전압등의 
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가혹한 환경에 견뎌야 하는 특성으로, 반드시 표면 코팅의 작업이 필요합니다. 따라

서 Anodizing, Quartz, Al2O3 등의 소재가 사용하여 외부를 코팅하였고, 최근 고집

적도의 반도체 공정이 되면서 내식성, 내플라즈마에우수한 Y2O3등의 코팅소재가 적

용되고 있습니다. 

당사는 이와 같은 반도체 수율과 밀접한 관련이 있는 미세 파티클의 제어 기술을 바

탕으로 각 오염원의 선택적 제거가 가능한 화학물질 제어 능력을 바탕으로 삼성전자 

반도체 등의 주요고객사에 납품을 하고 있습니다. 또한 당사는 반도체 부품 코팅에 

특화된 기술력을 보유하여, 반도체의 부품 세정 이후 코팅을 동시에 진행하는 회사입

니다. 부품가공의 경우 발생되는 오염물을 제거하는 목적으로 세정이 필수이나, 타사

의 경우 가공사업과 세정사업을 함께 진행하는 업체가 없음으로 인해 발생되는 원가

상승을 자사는 해결함으로 타사 대비 단가/납기 단축의 경쟁력을 가지고 있습니다. 

또한, 코팅 소재로 사용되는 이트리아는 희토류계열의 분말로 전 세계 생산에 95%을

 중국에서 조달 공급하고 있습니다. 공급의 문제를 해결하기 위해 당사는 2008년에 

한국세라믹기술원과 국책과제로 코팅용 분말의 제조 기술개발을 성공하여 원재료 수

급 불균형 문제 해결 및 안정적인 공급가 확보를 통해 타사와의 단가 경쟁력에서 우

위를 점하고 있습니다. 이와 같은 기술력과 원가경쟁력을 바탕으로 당사는 삼성전자 

반도체 공정에서 발생하는 소모성 부품의 세정/코팅을 담당하고 있습니다. 

3) 기타 사업부문

당사는 반도체 부품가공 및 세정, 코팅사업과 디스플레이 부품가공 사업을 주력으로 

하고 있으며 주력 사업을 통해 다년간 축적된 정밀 가공 기술력과 영업 네트워크를 

기반으로 신규 사업분야로의 진출을 활발히 하고 있습니다. 

 

반도체 세정 및 코팅 사업으로부터 축적된 Chemistry 사업의 기술을 근간으로 하여 

환경사업으로의 진출을 시도하였으며, 삼성전자와의 15년 이상 지속되어 온 우호적

인 관계를 바탕으로 당시 삼성전자(주)LED사업부문의 공식 세일즈 파트너로 LED조

명 및 LED소자사업에 진출하였습니다. 

가) 환경사업부문
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당사는 2009년 4월 환경사업부를 출범시켜 2010년 삼성모바일디스플레이사에서 요

구하는 CAF를 개발 및 납품하기 시작하였으며, 2011년에 삼성모바일디스플레이사 

신규 증설 라인에 대량 납품을 진행하기 시작하였습니다. 삼성 반도체 및 하이닉스 

반도체에 CAF인증을 진행한 결과 삼성반도체에서는 Nikon 장비용 필터를 데모하여

정식 계약을 앞두고 있습니다. 하이닉스 반도체에 공급되는 공조용 CAF와 TEL(Tok

yo Electronic Limit)사용 CAF를 인증 받았으며 현재 납품 진행 중에 있습니다. 시장

진입 연도에는 1억원도 못 미치는 매출이었지만, 2010년도에는 14억원, 2011년 약 2

7억원의 매출을 발생시키며 지속적인 성장을 가져가고 있습니다. 사업시작 후 약 2

년간은 제품의 품질평가 인증을 주로 추진하여 매출이 미흡하나 금년부터 정식업체

등록이 되어 향후 매출이 급성장 할 것으로 보입니다.

반도체, 디스플레이 제조 크린룸에는 오염제어를 위한 환경기구로써 Air Filter를 사

용합니다. Air Filter는 먼지(입자성 오염물질)를 제거하는 일반 Air Filter와 가스상 

오염물질 및 냄새를 제거하고 Chemistry(화학적 성질)를 이용한 고집접화된 기술이 

필요한 Chemical Air Filter(이하 ‘ CAF’ )가 있습니다. CAF는 하나의 특정한 가스

를 제거하기 위해 오염물질이 발생하는 공정에서 부분적으로 사용되어졌으나 현재는

 크린룸 전체 및 다양한 산업분야로 확대되고 있을 뿐 아니라 제거대상인 Chemical 

Gas 또한 광범위하게 증가하는 추세이고 적용공정 또한 ① 크린룸 내부에서 순환되

는 공기 중에 함유된 오염물질 제거용 ② 외부공기를 크린룸 내부로 유입하는 과정의

 오염물질 제거용 ③ 생산 장비에 직접 설치하여 장비내부로 유입되는 오염물질 제거

용 등 다양한 공정에 확대 적용되고 있습니다.

  

주1) Chemical Air Filter(CAF): 필터 내부에 오염물질을 제거할 수 있는 흡착소재를 포함

하여 공기 중에 포함되어 있는 유해 오염물질을 제거하는 제품으로써 당사의 핵심제품중

하나입니다.

나) LED 사업부문

현재 LED산업은 휴대폰, 컴퓨터, TV 등 BLU(Back Light Unit) 시장이 주도하고 있

으나, 2012년부터 LED조명시장이 폭발하기 시작하고, 이후 의료· 농수산 등 다양한

산업과의 융합시장이 크게 확대될 것으로 전망됩니다. 
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LED산업은 다른 산업군에 비해 특허가 기업 경쟁력의 절대적 지표입니다. 원천 특허

의 70%를 가지고 있는 니치아 및 오스람, 크리, 루미레즈, 도요다고세이등이 계속적

으로 성장할 수 있었던 배경이 바로 특허블록을 형성했기 때문입니다.

국내업체로는 특허 및 생산 Capa에 가장 큰 강점을 가지고 있는 삼성전자(주)와 서울

반도체(주)가 국내 LED소자 시장의 60% 이상을 점유하고 있습니다. 특히 당사가 참

여하고 있는 LED 조명 시장은 LED 산업 중 가장 성장률이 높은 시장으로, LED조명

시장은 2012년 134조원에서 2015년 147조원의 시장 규모를 형성하며, 양적인 성장

을 할 것으로 예상됩니다. 

[ LED 조명 시장 규모]

(출처: 메리츠종금증권, 2012. 11.12, 2013년 LED 조명 산업전망 자료)

(4) 조직도
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조직도

2222....     주주주주주주주주총총총총회회회회    목목목목적적적적사사사사항항항항별별별별    기기기기재재재재사사사사항항항항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제33조(이사의 수)회사의 이

사는 3인 이상 6인 이내로 하

제33조(이사의 수)회사의 이

사는 3인 이상으로하고 사외
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변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

고, 사외이사는 이사 총수의 

3분의 1(또는 2인) 이상으로 

한다. 

이사는 이사 총수의 3분의 1

(또는 2인) 이상으로 한다.

이사의 총수 조정

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2014년 12월 24일 개최될 임시주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총

회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일
사외이사

후보자여부
최대주주와의 관계 추천인

임윤태 1969- 03- 03 여 없음 이사회

장영수 1971- 12- 01 여 없음 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력
해당법인과의

최근3년간 거래내역

임윤태
장안합동법률사무소 변

호사
행정안전부 고문 변호사 없음

장영수 삼덕회계법인 등기이사
삼일회계법인 Senior Ma

nager
없음

※ 기타 참고사항

상기 사외이사 선임 건 관련 사외이사후보자는 2012년 3월 26일자 정기주주총회에

서 당사 사외이사로 선임되어 사외이사의 역할을 수행해 왔으며, 금번 임시주주총회

에서는 3년간의 임기로 재선임하는 것입니다.
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□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일
사외이사

후보자여부
최대주주와의 관계 추천인

임윤태 1969- 03- 03
사외이사인

감사위원
없음 이사회

장영수 1971- 12- 01
사외이사인

감사위원
없음 이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력
해당법인과의

최근3년간 거래내역

임윤태
장안합동법률사무소 변

호사

서울지방국토관리청 고

문변호사

행정안전부 고문 변호

사

없음

장영수 삼덕회계법인 등기이사

삼일회계법인 

Senior Manager

국무총리 국무조정실 

사무관

없음

※ 기타 참고사항

상기 감사위원 선임 건 관련 감사위원후보자는 2012년 3월 26일자 정기주주총회에

서 당사 감사위원으로 선임되어 감사위원의 역할을 수행해 왔으며, 금번 임시주주총

회에서는 3년간의 임기로 재선임하는 것입니다.
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